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WURTH ELEKTRONIK

MP Oberflachenbehandlung
MP surface treatment
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Execution: PRESS FIT
surface/coating Plating:
Cu/Ni2 Ag4 passivated

PC Board Patterns see: B-RM254-ET-a

weigth: 14,649

Surface imperfections due to electro

plating processing permitted!
Technical subject to change!

MaBstab / .
scale: 2:1

Ursprungszg.:
drawing derivation:

FreimaBtoleranz:
tolerance:

= @

Benennung / denomination:

Powerelement Stift 36,0
13-er, vollflachig, RM2,54 (4x)
passend fir 6mm RADSOK

Zeichnungsnummer / drawing number:

ICS-93325
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- Aufuhrung: EINPRESSTECHNIK
Oberflache: Cu/Ni2 Ag 4 passiviert
Mitgeltende Unterlagen fiir Bohrbild: B-RM254-ET-a
Gewicht: 14,649
B| Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulassig!
Technische Anderungen vorbehalten!
- o Werkstoff / material:
W=
—_— 0
L WURTH ELEKTRONIK CuZn39Pb3
Intelligent Connecting Systems
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